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(57) Abstract 

A iuppon clement few mounting ibid a chip card has a semiconductor chip (2) arranged on s conductive substrate (i) and electrically 
connected to the com** lug* (5, 6; 5. 7) of the Janer, At least the senUconducmr chip (2) and the bonding win* (3) for connecting if to the 
contact lufci (5 6; S, 7) an> wrrnunded by a pUstk material (4) $o Chat the contact tugs (5, 6: 5. 7) project out of die plastic maicnai (4) 
and form a conductive connection to the semiconductor chip (2). The contact lugs on otc of the surface* of the plastic material (4) form 
convict surfeces (5). to addition, at lean r*o contact lugs form extensions (6: 7) of the contact surftces (5) for coiwecta* to the cod* of b 
cou antemu. 
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(ST) ZummineaCasrang 

Tr^gcretemeur zrnn Einban to cine Qupfcanc, mil einon au£ cincm Leiccxir&gcr (1 ) augconLneteo und mit dessen Konaktfahnco (5, 6; 
5. 7) clckxriscfa vcrbundenen HaJbbiiien±]p C2), wobb ru cnmdrt t dcr Halblcitctchip (2) und zu desseo Veitoioduog mil den KontaJofahnen 
(5. 6; 5, 7) vorgeiebeoe Bonddrthtt (3) vod einex Kwutstoffinassc (A) tean iimgeben s'xtd, daS die Kontaltfatmcti (5. 6; 5, 7) ah 
leixndc Vcfbiadung zu dem Halblcitcrehip (2) au* dcr Kunsuioffmaisc (4) hejaasragen. Die Kantaktfahnen auf eine/ dcr Obcritachcn dcr 
Kunsttttffmajsc (4) Widen Konrwfcrflflrhen (5). wotaei werngstcj* x*ci dcr KontaMvhncn rusatzlich in Veriangerung dex Kontaktflflchcn 
(5) ArochlOsfie (6; 7) ftJx die Enden cincr Aftienficnspde bUdcn. 
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Tragerelement 

Die Erfindung betrifft ein Tragerelement, insbesondere zum 
Einbau in eine Chipkarte. mit einem auf einem Leitertrdger, 
der vom Fachmann ublicherweise als Leadframe bezeichnet wird, 
angeordnecen und mic dessen Kontaktfahnen elektrisch verbun-' 
denen Halbleiterchip, wobei zundndesfc der Halbleiterchip und 
zu dessen Verbindung mit den Koncaktfahnen vorgesehene Bond- 
drahte von einer Kunstsccf fmasse derart umgeben sind. dafi die 
Kontakcfahnen als leitende Verbindung zu dem Halbleiterchip 
aus der Kunstscof fmasse herausragen. 

Ein seiches Tragerelement isc aus der EP 0 254 640 Al be- 
kannc. Dieses bekannte Tragerelement wird in eine Chipkarte 
eingesetzt. die von einem Lesegerat mittels mechanischer 
Koncakte uber die Koncaktfahnen mit Energie versorgt wird. 
Auch der DatenfluG verlAuft uber die Kontakcf ahnen mittels 
mechanischer Kontakte. 



Aus der DE 41 15 065 C2 ist eine koncakclose Chipkarte be- 
kannt. bei der die Energie und Daten uber eine Antennenspule, 

25 also uber eine induktive Kopplung. ubertragen werden. Hierbei 
sind die Enden der Antennenspule mit dem Halbleiterchip der 
Chipkarte verbunden. wobei die Chipkarte keine soiistigen 
Kontakte nach auSen aufweist. Ein Test des Chips solcher 
beruhrungsloser Chipkarten ist dann nur uber eine montierce 

30 Spule moglich. 

Die Aufgabe vorliegender Erfindung ist es, e in Tragerelement 
anzugeben, das zum Einbau in eine kontaktlose Chipkarte 
geeignet ist. einen Test phne angeschlossene Spule ermog- 
35 lichc, sowie geeignet isc. eine Spule daran zu moncieren. 
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Die Aufgabe wird gelost durch ein Tragerelement gemafi 
Anspruch 1. Vorceilhafte weiterbildungen der Erfindung sind 
in den Unteranspruchen angegeben. 

Durch die erfindungsgemASe Ausbildung von Kontakcflachen auf 
einer der Oberflachen der Kunststof fvunhullung des Halbleiter- 
chips durch die Xontaktfahnen ist ein elektrischer Zugang zum 
Chip raittels mechanischer Kontakte z. B. fur Testzwecke m6g- 
lich, ohne dafi an die Verlangerung der Xontaktfahnen eine 
Antenne angeschlossen ist. Ein Test ist jedoch auch mdglich. 
wenn die -Antenna angeschlossen ist. jedoch muS diese aufgrund 
der erfindungsgemafien Ausbildung nicht benutzt werden. 

Wenn die Kontaktfahnenverlangerungen an gegenuberliegenden 
15 Seiten des Tragerelements angeordnet sind. kann das Trager- 
element in vorteilhaf ter Weise direkt auf die Windungen einer 
planaren Spule gesetzt werden. und mit den Spulenenden kon- 
taktiert werden. so dafi die Spulenenden die Windungen nicht 
uberlappen mussen. auf diese Weise ist eine leicht automat i- 
sierbare Herstellung der Verbindung Tragerelement - Spule 
moglich, die eine hohe Reproduzierbarkeit der Spulenwerte wie 
deren Gute erbringt. - 

Durch Ausbildung der Koncaktfahnenverlangerung mic unter- 
25 schiedlichen Langen ist ebenfalls eine uberlappungsfreie Kon- 
taktierung der Spulenenden moglich, da die langere der Kon- 
taktfahnenverlangerungen entweder uber oder unter den Windun- 
gen gefuhrt werden kann. Dabei ist es moglich, das Tragerele- 
ment nahe am Chipkartenrand oder gar in einer Ecke zu plazie- 
ren. so dafi es weit weg von der durch Biegebeanspruchung am 
starkscen belasteten Kittellinie der Chipkarte angeordnet 
ist . 



20 



30 



Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausfuhrungsbeispie- 
35 len mit Hilfe von Figuren naher erlautert. Dabei zeigen: 
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Figur 1 und 2 jeweils einen Querschnitt durch ein 

erf indungsgemaSes Tragerelement und 

Figur 3 eine raumliche Darstellung eines montier- 

ten Tragerelements. 

5 

GemaG der Figuren l, 2 und 3 isc ein Halbleiterchip 2 auf 
einem Leitextrager 1 befestigt. beispielsweise geklebt, und 
mitcels Bonddrahcen 3 rait dessen KontaXtf ahnen 5. 6 oder 5. 1 
elektrisch leitend verbunden. Der Halbleiterchip 2 und die 
10 Bonddrahte 3 sind roit einer ein Gehause 4 bildenden Kunst- 
stoffmasse 4 umgossen. Die Kontaktfahnen des Leitertragers 1 
sind derart geformt. dafi sie Xontakf lachen 5 bilden, die an 
einer Oberflache der Runs tscoff masse 4 angeordnet sind. Die 
Verlangerungen der Kontaktf lachen 5 bilden Anschliisse 6, 7 
15 fur die Enden einer Antennenspule . In Figur 1 sind die Kon- 
taktfahnenverlangerungen zweimal abgewinkelt. so dafi sie 
unterhalb der Antennenwindungen gefuhrc werden konnen. in 
Figur 2 verlaufen die Verlangerungen der Kontaktf lachen in 
der gleichen Ebene wie die Kontaktf lachen, so da£ sie ober- 
halb von Antennenwindungen gefuhxt werden. Figur 3 zeigt eine 
besonders vorteilhafte Montage eines erf indungsgemafcen Tra- 
gerelements. Hierbei isc das Tragerelemenc direkt auf den 
windungen 9 einer planaren Spule aufgebracht, und zwei der an 
gegenuberliegenden Seiten des Tragerelements angeordneten 
25 Kontaktfahnenverlangerungen sind iriit den Enden der Spule 
verbunden. Auf diese Weise bildet das Tragerelement selbst 
die Uberbruckung der Spulenwindungen . Damic ist eine beson- 
ders leicht aucomatisierbare und gut reproduzierbare Montage- 
moglichkeit gegeben. Die Antennenwindungen 9 konnen dabei als 
gedruckte Leitungen auf einem Karteninlet 8 realisiert sein . 
Der Halbleiterchip kann bei dem erf indungsgemafien Tragerele- . 
ment mittels der Kontaktf lachen 5 sowohl bei montiertem Tra- 
gerelement als auch bei nicht montiertem Tragerelement prob- 
lemlos mittels mechanischer Kontakte getestet wer<3en. 
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Patencanspruche 

1. Tragerelement, insbesoadere zum Einbau in eine Chipkarte, 
mit einem auf einem LeitertrAger (1) angeordnet en und mit 
5 dessen Kontaktf ahnen (5,6;5,7) elektrisch verbundenen 
Halbleiterchip (2), wobei zumindest der Halbleiterchip (2) 
und zu dessen Verbindung uric den Kontaktfahnen (5,6; 5. 7) 
vorgesehene Bonddr&hte (3) von einer Kunststof fmasse (4) 
derart umgeben sind, da£ die Kontaktfahnen (5,6;5.7> als 
10 leitende Verbindung zu dem Halbleicerchip (2) aus der 
Kunsts toff masse (4) herausragen, 
dadnrch gekermxeiclanet , 

dafi die Kontaktf ahnen auf einer der Oberflachen der Kunst- 
stoffmasse (4) Kontaktf lachen (5) bilden, wobei wenigstens 
15 zwei der Kontaktfahnen zusatziich in Verl&ngerung der Kon- 
taktflSchen (5) Anschlusse (6;7) fur die Enden einer Anten- 
nenspule bilden. 

20 2. Trager element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnec , 
dafi die Spulenanschlusse {6; 7) der wenigstens zwei Kontakt- 
f ahnen uncerschiedliche L&ngen aufweisen. 



25 3. Tr&ger element nach Anspruch 1 oder 2, daduxrch gakann- 
zeichnet, dafi die Spulenanschlusse (6;7) der wenigstens zwei 
Kontaktfahnen an gegenliberliegenden Seiten des Trager el ements 
angeordnet sind. 

30 

4. Tragerelement nach Anspruch 1 oder 2, daduxch gekenn- 
zeicbnet, dafi die Spulenanschlusse der wenigstens zwei Kon- 
takcf ahnen parallel zueinander angeordnet sind. 

35 
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5. Tragerelement nach Anspruch 1 oder 2. daduxch aekenn- 
«s±chnet, da* die Spulenanschlusse (6;7> der wenigstens zwei 
Kontaktfahnen senkrecht zueinander angeordnet sind. 



6. Tr&ger element nach einem der Anspruche 1 . bis 5, dadur-ch 
geJcenuielcbnet. daS die Kontaktf lachen (5) und die Spulenan- 
schiosse (7) der wenigstens zwei Kontaktfahnen in einer Ebene 
1 i egen . 



7. Tragerelement nach einem der Anspruche 1 bis S. dadureh 
ffaJcennxeichnet. dafi die Kontaktf lachen (5) und die Spulenan- 
schlusse (6) der wenigstens zwei Kontaktfahnen in unter- 
15 schiedlichen Ebenen liegen. 
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dan »g*ntprucA»n PtiontitadAtefn »<rrtfrq»fiicjtt warden ut 



~T* 5p2<ETC Vcrd/tenU«chun(, ok each dm ufea-aasoAd a Anmetdctfthom 
enser dan PnoniiixUnun vcroffe/rtliart ««rden to. und nut a«r 
Anmeldimf met* keUidjen, sondent nor zumV«muia»f a=s o«t 
Ecfindimc ZMfTuadeu^fcnden Pmmpc odor der ttr zucrMeiienMicn 
TNoonc *H t a c t ios irt 

*X* Vrrtrtcrrflichuo^ von bcawhwr Bodnnttc d« b c aj q u w ucfrfe Erfinluax 
kAftn 4ll«xn wtfBuad du«er Vcn>(r«Qt£tiunB aictA all ncu oocr au/ ^ 
crfiRdcrifchCT-TiBgkai tKruhad bArftentrt waden 

*Y" Veroffcntiichw^ von bo«(Hlc(v Bcdcu&mr; dK bcuctrueiue Eiti^mg 
Juaa Qichrt %Xt *uT crtVcBKriscao T«0(kat ticrttamd bcnetoei 
wtlca, worn dM Vcr&acAdichuns cut euwer ed<r nuhram n^ctn 
Vcpo fTentti chivts^ dicscr KjKCfnnc tn Vefbayduoe gefanail «nn uod 

*A* VeMffondtChUB«, (We Mttfljcd dcrxlbcn P4umc£unihe nl 
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PCT/OE 95/01200 



C4Fettxteic) AIS WESENTLJCH aNCES£HENE UKTERLACEN 



Kjtcemc' Boeickniv^ art VcrolTcKQitfiufM. »•« crtomcrbeft \m*<T Angtte 0 a- to Bctn£ftt fcomox/vJcn Tale 



0E.A.43 19 878 (MICRON TECHNOLOGY, INC.) 
23.Deze»ber 1993 

siehe Spalte 10, Zeile 54 - Zeile 65 
siehe Abbildung 9 

EP.A.O 376 062 (ETA SA FABRIQUE5 
DEBAUCHES) 4.Juli 1990 
•S'lehe Abbildung 13 
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PCT/DE 95/01200 



I IB RccfterdicflteLI iij it 
uifefuhrtcx Pitefjtrfolfumrnl 



0 it urn dcr 
VcrdffattJishung 



MicgErtler) <lcr 
Ptuntlvnjlic 



Dtfum 4cr 
VerafTcnOichang 



EP-A-379S92 



01-08-90 



JP-A- 
JP-A- 
JP-A- 
JP-A- 
JP-A- 
W0-A- 



EP-.A-581284 
US-A-4931991 
EP-A-595549 
DE-A-4319878 



02-02-94 
05-06-90 
04-05-94 

23-12-93 



JP-A- 

KEINE 

JP-A- 

JP-A- 
US-A- 



3023995 
3023996 
3023997 
3023998 
3023999 
9000117 

6048078 



6243358 

6123773 
5448110 



31-01-91 
31-01-91 
31-01-91 
31-01-91 
31-01-91 
11-01-90 

22-02-94 



02-09-94 

06-05-94 
05-09-95 



EP-A-37S062 



04-07-90 



FR-A- 
AT-T- 
DE-D- 
0E-T- 
JP-A- 
U5-A- 



2641L02 
118632 
68921179 
68921179 
2220896 
4999742 



29-06-90 
15-03-95 
23-03-9S 
21-09-95 
04-09-90 
12-03-91 
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